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Grenzflachencharakterisierung: edevis »»»
Wann treten Kontaktwiderstande auf? e emoarty

Kontaktwiderstande treten an nichtidealen Grenzflachen auf

- Viele Defekte sind nur aufgrund ihrer Kontaktwidersténde mit

zerstorungsfreien Prifverfahren nachweisbar.

Grenzflachencharakterisierung: edevis »»»
Wo treten Kontaktwiderstande auf? e emoarty

Kontaktwiderstande sind abhangig von:
= der Rauigkeit der Oberflache

= Verschmutzungen (z.B. Staub)

= der Spaltdicke

= dem Druck auf die Grenzflache
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Wo treten Kontaktwiderstande auf?
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Wo treten Kontaktwiderstande auf?

Thermischer Kontaktwiderstand: Minimierung durch Warmeleitpaste
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Sichtbarkeit von Grenzflachen mit o
Thermografie

= Grenzflachen sind nur dann detektierbar, wenn sich Warme daran
aufstauen kann!

= Diese Eigenschaft wird mit dem thermischen Kontaktwiderstand
beschrieben.

= Wenn die Warme genuigend Zeit hat, kdnnen Hindernisse tberbriickt
werden

- Grenzflachen (z.B. Delaminationen) bleiben unentdeckt




Aktive Thermografie:
Optisch angeregte Lockin-Thermografie
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Optisch angeregte Lockin Thermografie
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Optisch angeregte Lfa.ckin.Thern?ografie edevis »»»
Frequenzabhangigkeit des active thermography
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Optisch angeregte Lockin Thermografie edea'clz/’vgh:m: :p "
Frequenzabhangigkeit der Messungen

Messungen an CFK-Rohren

Lockin-Frequenz

Frequenzabhangigkeit des Reflexionskoeffizienten: edevis »»»
Prifung einer CFK-Landeklappe
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Lockin-Frequenz
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Kompromiss zwischen ausreichender Eindringtiefe
und mdglichst groBem Warmestau an der
Grenzflache
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Grenzflachencharakterisierung:
Kontaktwiderstand zwischen zwei CFK-Platten
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Grenzflachencharakterisierung:
Kontaktwiderstand zwischen zwei CFK-Platten
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Grenzflachencharakterisierung:
Kontaktwiderstand zwischen zwei CFK-Platten
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Grenzflachencharakterisierung:
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Kontaktwiderstand zwischen zwei CFK-Platten
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Kontaktwiderstand zwischen zwei CFK-Platten
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Grenzflachencharakterisierung:
Kontaktwiderstand zwischen zwei CFK-Platten

edevis »»»

active thermography

Quantitative Auswertung
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Grenzflachencharakterisierung: devi
Quantitative Bestimmung von edevisr»r»
Kontaktwiderstanden

Dickenbild Kontaktwiderstand

Grenzflachencharakterisierung: devi
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Quantitative Thermografie edevis »»»
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Zusammenfassung

= Kontaktwiderstadnde haben in der ZfP eine zentrale Bedeutung

= Auch die aktive Thermografie ist extrem von

Kontaktwiderstdnden  abhéngig
= Es gibt fur jede Grenzflache eine optimale Lockin-Frequenz

= Kontaktwidersténde sind prinzipiell quantifizierbar

- Tiefenbestimmung von Delaminationen sollte méglich sein
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

edevis GmbH --- Handwerkstr. 55 --- D-70565 Stuttgart --- http://www.edevis.de

13





